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PART NUMBER*** 

SIZE PIN FIN CONFIGURATION THERMAL RESISTANCE CASE 
TO AMBIENT* °C/WATTS 

(W) (L) (H) T P G 
FIN 

MATRIX 
NATURAL 

CONVECTION**

FORCED 
CONVECTION 
@ 400 LFPM 

BDN09-3CB/A01  
0.91 0.91 

.355 .09 .069 .072 7x7 26.9 9.6 

BDN09-6CB/A01 .605 .10 .132 .128 4x4 24.5 7.7 

BDN10-3CB/A01  
1.01 1.01 .355 .09 .083 .072 7x7 26.4 8.0 

BDN10-5CB/A01 .555 .10 .111 .114 5x5 20.8 6.3 

BDN11-3CB/A01  
1.11

 
1.11 

.355 .09 .076 .072 8x8 20.9 7.2 

BDN11-6CB/A01 .605 .10 .119 .128 5x5 18.5 5.7 

BDN12-3CB/A01  
1.21

 
1.21 

.355 .09 .060 .081 9x9 19.6 6.8 

BDN12-5CB/A01 .555 .10 .105 .114 6x6 16.5 5.2 

BDN13-3CB/A01  
1.31 1.31 

.355 .09 .074 .081 9x9 16.1 6.0 

BDN13-5CB/A01 .555 .10 .125 .114 6x6 14.9 4.7 

BDN14-3CB/A01  
1.41

 
1.41 

.355 .09 .067 .081 10x10 16.2 5.6 

BDN14-6CB/A01 .605 .10 .128 .128 6x6 13.1 4.2 

BDN15-3CB/A01  
1.51

 
1.51 

.355 .09 .062 .081 11x11 15.1 4.5 

BDN15-5CB/A01 .555 .10 .118 .114 7x7 11.9 3.8 

  BDN16-3CB/A01   

BDN16-6CB/A01 

 
1.61

 
1.61 

.355 .09 .072 .081 11x11 13.5 4.5 

.605 .10 .119 .128 7x7 10.6 3.5 

BDN17-3CB/A01 1.71 1.71 .355 .09 .065 .072 13x13 11.5 3.8 

BDN18-3CB/A01  
1.81

 
1.81 .355 .09 .072 .072 13x13 10.8 3.5 

BDN18-6CB/A01 .605 .10 .128 .114 8x8 8.1 2.8 

BDN19-3CB/A01 1.91 1.91 .355 .09 .069 .072 14x14 9.9 2.9 

BDN21-3CB/A01 2.11 2.11 .355 .09 .064 .072 16x16 8.5 2.6 

 

ADHESIVE PEEL AND STICK HEAT SINKS
 

 
 
 
 
 
 

W±0.01 
 
 
■ With pre-applied adhesive, just peel 

off the release liner and press onto the 
component 

■ Reduces assembly costs; no more 
messy adhesives or greases required 

■ Excellent mechanical bond 
■ Thermally optimized pin fin 
■ Omnidirectional 

■ Adhesive shear strength at 100°C is 
36psi (a one inch square heat sink would 
require a 36lb. force to remove heat sink) 

■ Applicable for BGA, PGA, PLCC, 
and QFP packages 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H±0.015 

 

 
 
 
 

L±0.01 
 
 
G±0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
P±0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T±0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES: 

*Thermal resistance 
of adhesive tape is 
included. 

**Thermal resistance 
values based on 
power density of 
3 watts/in2 

***Part numbers 
listed for standard 
black anodized 
heat sinks with 
CTS adhesive 
tapes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All dimensions are in inches. 



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

